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1 9 9 5년도 공업기반기술개발사업
신규지원대상과제 목록(화학부문)
통상산업부는 9 5년도 공업기반기술개발 사업으로 지원할 1 0 9개의 기술분야를 확정 공고했다. ( 8 ~ 1 0

면 참조)

통산부는 이들 분야의 개발을 위해 올해중 공통애로기술개발사업 5 3 0억원, 중기거점기술개발사업

4 6 0억원, 국제공동연구개발사업 2 7억원 등 1 0 1 7억원의 공업기반기술개발 출연자금과 산업은행의 생

산기술개발 융자자금 6 2 0억원 등 총 1 6 3 7억원을 지원할 계획이다.

1. 공업기반기술개발사업

가. 지원분야

나. 신청 자격

① 민법 또는 다른법률에 의거하여 설립된 비영리 연구법인

② 공업발전법 또는 다른법률에 의거하여 설립된 사업자 또는 단체

③ 기술개발 촉진법에 의거하여 과학기술처장관이 인정한 법인

④ 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 제1 6조의 규정에 의한 공장을 등록한 사업자

다. 지원규모

• 총 개발비의 2 / 3까지 정부출연금으로 지원하고 나머지는 민간자금으로 추진

2. 산업은행 생산기술개발자금

가. 지원분야 : 공고된 분야에 응모하여 미선정된 과제 또는 공고되지 않은 분야로서 금융지원이 필

요한 기술개발분야중 통상산업부의 추천을 거쳐 지원

나. 신청자격 : 기업및 산업기술연구조합

다. 지원조건 •융자금리 : 연리 8 %

•융자기간 : 3년거치 5년 분할상환

•지원비율: 총개발비의100% 이내지원

•공통애로기술 개발사업

•중기거점기술 개발사업

•국제공동연구 개발사업

사 업 구 분 지 원 분 야

•별첨1에 열거된1 0 5개 기술분야

•공고분야 이외의분야는 자유과제로 선정 지원

- 수도권 이외의 지방중소기업에 우선지원

- 지역특화 기술, 대일역조개선관련기술, 가스안전관련기술분야에 우선 지원

(자유과제 예산 : 총 1 0억원 이내)

•별첨2에 열거된 4개 사업

외국기술의 습득을목적으로 협력상대국의 기업, 연구기관, 대학등과공동적으로 수행하는 연구로써 자유로이

응모 할 수 있음.



◇ 공통애로기술개발사업 공고분야 목록

구 분 기 술 분 야 세 부 기 술 내 용

비철재료

평판디스

플레이

전자부품

및 재료

인조섬유

천연섬유

직물/

염색가공

섬유제품

•경량고강도의A1 합금압출재개발

•동계도전재료의극세선기술개발

•PDP 제조기술

•FED Panel 제조기술

•계측기기용Multi-Color EL Pa n e l

•이동통신용Oscillator & Filter

•자동차용고기능센서소자및 M o d u l e

•고주파용적층Chip Inductor

•Multi Chip Module

•원사복합화기술개발

•고성능섬유제조

•한계기술을이용한 고부가가치방적기술

•권사~포장L i n e의 자동화 기술

•에너지절약형염색기술

•연사가공에의한 고감성직편물개발

•신제어기술을적용한가전제품개발

•비의류용편제품화

- 신 압출소재의합금설계기술

- 다이스설계및 압출가공공정의전산화 기술

- 신소재압출을위한특수압출기술

- 소형정밀압출재, 난가공성압출재( 7 x x x계)

- 압출용복합소재, 자동차용구조용소재

- 30㎛이하의초극세신선가공기술

- Audio Cable, 초소형직류모터용Magnectic Wire, 반도체용 Bonding Wire개발

- 고휘도형광체및 형광막형성기술

- 미세패턴의격벽형성기술

- 고효율Cell Design 기술

- 고휘도, 저소비전력화기술

- 구동회로설계제작( full color용)

- 발광재료및 발광층형성기술

- Field Emitter Array의고밀도, 고균일화기술

- 고진공실장기술

- 박막형성기술

- Panel 제조기술

- SMD Type 소형고안정T CXO

- 소형저임피던스SMD Type Filter

- 압력센서, 레벨센서, 거리센서, 위치센서, 가속도센서

- 온도센서

- 하중감지용차고센서

- 결로센서

- 가스센서

- 고주파용재료합성

- 적충Chip Inductor 개발

- 인쇄, 적층, Via Hole 제작기술

- 원재료기술

- 천연섬유및 고감성지향제품

- 기능성소재의복합화기술

- 산업자재용원사

- High Modulus Low Shrinkage, High Te n a c i ty 원사등 산업용섬유( T i re - C o rd용, 타포린용, 토

목건축용등)의제조

- 고기능고감성소재개발

- 초경량직물, 고밀도직물제조기술 개발

- 난방사원료의방적기술개발

- Cone 파지및 적재기술개발

- Cone 적재기구의개발

- Cone 적재기구의이동기술개발

- 인스펙션및 분리기술개발

- Auto Packing 기술개발

- 천연섬유(양모, Silk) 저온염색기술( - 8 0℃, 1시간)

- PET 및혼방교직물저온염색기술(현행보다저온)

- Micro w ave 염색기술(Roll Batch System을연속식으로개발)

- 초저욕비염색(합섬＝ 1 : 4, 천연섬유＝ 1 : 10)

- Cool To u c h를 갖는초강연면 및 양모직편물제조기술

- 초강연직편물의제직·제편준비

- 연수에따른직편물설계기술

- 단위포장및 완성품의Assort 작업의무인자동화시스템개발

- 연단작업을생략할 수 있는연속Cutting System 개발

- Pattern 봉제시스템개발

- 작업물의무인집탈장치개발

- 경량구조물에적합한다축경편성물개발

- 자동차시트용경편파일원단개발



구 분 기 술 분 야 세 부 기 술 내 용

신발/

피혁

생활용품

기초화학

화학제품

제 지

C h e m i c a l s

생물산업

요업재료

환경산업

•신발제품설계기술개발

•도시형신발조립Line 개발

•지퍼선재가공기술개발

•차세대상품인합성인공피혁으로

핸드백, 가방소재개발

•폴리올레핀중합촉매및 공정기술개발

•공정시스템설계기술용S o ftw a re 개발

※ 기술료미징수과제

•폐플래스틱의재활용 기술개발

•초미세가공( M i c ro l i t h o g ra p hy) 

포토레지스트개발

•고폐쇄화율초지공정개발

•고기능판지제조기술개발

•자동차에어컨용대체냉동기유개발

•고내열성전기절연도료개발

•이핵고리화합물계

중간체/원제개발

•생물전환공정기술

•분리정제기술

•유전자재조합에의한백신제조기술

•디지탈, 휴대기기용고주파 세라믹스

소성기술

•소형, 고성능화를위한표면실장용

CHIP 세라믹스성형기술

•폐기물재활용기술

•중수도및 공업용수 재이용기술

•가연성폐기물처리기술

- 신발패턴설계를위한2차원CA D / CAM 시스템개발

- 인체계측장치개발

- 다종소량형의조립라인을설계하되유사공정별로자동화한Modular Cell 개발

- Y-ZIP 각선재료로사용될비철금속의기계적성질이균일한소재개발

- 자동연속각선제조설비개발

- 자동권취및 후처리 시스템개발

- 천연피혁에못지않은품질과유연성 소재개발

- 작업성이용이한소재개발

- 폴리올레핀생산을위한고활성, 고효율촉매제조기술

- 중합공정(공정설계, 공정제어, 모델링, Pilot Plant 운전을통한열/물질전달현상등)의최적화

- 비전해질물질에 대한평형물성치

- 약전해질에대한물성치

- 각종물성치와방정식의Pa ra m e t e r

- 원재료기술의D B

- 공정 (조립, 가공)기술의D B

- HDPE, LDPE의재활용

- PET의재활용

- EPS 및P S계 수지의재활용

- 0.3 ~ 0.2 마이크로급고해상도를갖는고성능포토레지스트재료개발

- 원자외선이나방사선( X선, 전자선)영역에고감도로감광되는재료개발

- 용수사용량(물1 0 0톤이하/제품1톤) 절감

- 고온초지기술(규격유지) 개발

- 용수내잔존용존물질처리방법

- 냉동, 비냉동, 온대용, 한대용, 열대용포장재개발

- Recy c l e이 가능한 아스팔트 대체저평량고기능방수합판지의제조

- 자동차에어컨용냉매H F C - 1 3 4 a의 대체냉동기유개발

- ISO VG68, 100의차세대냉동기유Polyolester 합성기술개발

- 수분함량: 0.1% 이하, TAN : 0.05 이하

- 고내열성전기절연도료로내열성2 0 0℃ 이상( U L규격 : N종및 S종)인 전선용도료개발

- 광섬유코팅제개발

- 합성공정및 분리정제기술

- 원가절감을위한신공정개발

- 공정최적화기술

- 효소및 생체반응을이용한화학공정대체청정공정개발

- 광학활성제등의효율적생산공정개발

- 유전자를이용한무세포생산기술

- 미생물, 동·식물세포배양을이용한의료용 단백질등의생리활성물질생산

- HIV, HCV, 3세대간염백신등 유전자재조합바이러스백신개발

- 장티푸스등 유전자 재조합미생물 백신

- HIV 백신등 치료제겸용백신

- 미세구조제어기술

- 고속가열소성기술

- 탈지기술

- 저온동기소성기술

- Tape Casting, Fxtruding, Printing등을이용한Sheet 성형기술

- 회로Pa t t e r n ( X, Y, Z via Hole Filling)인쇄

- Paste 제조및 Matching 기술

- 적층기술

- 표면실장용Package 기술

- 광재, 분진, 무기성슬러지의자원화 기술

- 폐가전, 폐전자제품및 폐자동차의재활용을위한설계기술

- 생물학적처리, 막분리, 활성탄처리폐수처리요소기술과Engineering 기술개발

- 20~50t/일규모의소각로및 열분해로의설계및 제작기술

- 사업폐기물또는생활폐기물처리가 가능한소각로 제작기술

- 소각로에서2차Air Injection 기술

<화학저널 1 9 9 5 / 2 / 1 3 >


